


























专利名称(译) 有机EL板及其制造方法

公开(公告)号 US20100117525A1 公开(公告)日 2010-05-13

申请号 US12/593532 申请日 2008-03-13

[标]申请(专利权)人(译) 富士胶片株式会社

申请(专利权)人(译) 富士胶片株式会社

当前申请(专利权)人(译) UDC IRELAND LIMITED

[标]发明人 WARASHINA HIDENAGA
SHIMOTSU SHINICHI
SONODA SHINICHIRO
GOTO CHIAKI
MIURA TAKEHITO

发明人 WARASHINA, HIDENAGA
SHIMOTSU, SHINICHI
SONODA, SHINICHIRO
GOTO, CHIAKI
MIURA, TAKEHITO

IPC分类号 H05B33/04 B32B37/12 B32B38/00

CPC分类号 H01L51/5246 Y10T156/10 H01L51/525

优先权 2007088520 2007-03-29 JP

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

有机EL面板包括元件形成基板，形成在元件形成基板上的有机EL元件，
形成在元件形成基板的周边以包围有机EL元件的粘合层，以及密封基
板，通过粘合层粘合到元件形成基板上。在与粘合剂层相邻的位置处形
成具有低熔点金属层的气密密封部分。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/4dcfe3d8-d58b-4d87-9cbe-df3365bc5c21
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/039808039/publication/US2010117525A1?q=US2010117525A1
http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220100117525%22.PGNR.&OS=DN/20100117525&RS=DN/20100117525

